高科技設備前瞻技術發展計畫

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
I. 計畫目的
激勵全國廠商投入設備前瞻技術之研究發展及人才培育
推動製程設備產業上下游自發性整合與投入提升製程零組件前瞻技術
促進產業轉型與技術升級，提昇製程設備價值

提升國內製程設備之接受度與使用率

引進學術界力量，強化產學合作資源整合， 提升國家產業競爭力及自主性

II. 適用對象

申請機構(全國廠商)應具備下列資格:

(一)依公司法設立之公司。
(二)財務狀況應符合下列條件：
1、公司淨值達實收資本額二分之一。
2、最近一年無退票紀錄。
(三)於國內設有研發部門，並能培訓研發技術人才。
III. 經費
民國98-101年，每年2.1-2.3億元 (民國99-101為暫定，經立法院審核為準)

IV. 補助範圍
下列有關光電、半導體、太陽能、精密機械及生物科技等產業之設備模組或關鍵性零組件技術：
(一)材料設備技術（奈米材料、太陽能及光電材料、半導體材料或設備製程技術等）及培育研發技術人才。
(二)製程設備技術（特用化製程技術如微影、薄膜或精密定位/對位系統等）及培育研發技術人才。
(三)封裝設備技術（IC載板設計、晶圓切割技術、絕緣層包覆銲線技術、嵌入式晶片封裝、薄膜封裝等）及培育研發技術人才。
(四)測試設備技術（如材料或元件特性分析、AOI檢測設備、檢測自動化整合系統等）及培育研發技術人才
V. 申請機構需結合下列其中一項產學合作模式，始得依本要點申請補助(以業界為主體，結合學術研究單位共同申請)：
(一)委託國內外學術研究機構（以下稱學術單位）合作研發。
(二)延攬學術單位教師或研究人員任職或兼職，擔任所申請研發計畫之共（協）同主持人，且在職期間應含括整個計畫期程。
(三)結合學術單位進行設備研發創新之關鍵性技術。
(四)提供研發工作機會予國內大學，並共同從事研發計畫。
VI. 補助額度與規定

(一)申請機構依本要點申請補助者，總補助金額不得超過所申請計畫經費總額之50％。惟三年期計畫總補助金額以新台幣（以下同）壹仟萬元以上為原則，不足部分由申請機構自行編列經費支應。
(二)申請機構、合作廠商及學術研究單位須進行計畫基礎及高級研發技術人才培訓，培訓經費不得低於總補助金額之10％。
(三)申請機構委託學術研究單位合作研發者，所支應予學術單位之費用，得於研發計畫中列明，至少應占總補助金額之20％為原則，且不涵蓋前項基礎及高級研發技術人才培訓經費。
VII. 審查要點
1、公司財務狀況。
2、設備技術、功能規格 （設備技術須具前瞻性、技術關連性效果強、市場潛力大、能帶動相關產業發展）。
3、計畫經費編列之合理性（含研發技術人才培訓經費）。
4、技術移轉，其移轉對象之必要性與合理性。
5、研發工作是否在國內進行(技術生根原則)。
6、公司之研發能力，以及過去研發績效。
7、同類型之計畫，須符合下列情形：
（1）各案產品規格有差異。
（2）產品目標市場大或不同。
（3）後申請案件之研發技術層次必須優於前案。
8、申請機構以往執行績效。

VIII. 申請書應包含下列文件：
(一)公司概況（含申請機構及合作廠商最近三年經會計師查核簽證之財務報表，成立未滿三年之公司檢附歷年經會計師查核簽證之財務報表）。
(二)所研發之新設備或技術之說明。

(三)新設備或技術之風險與對策。
(四)計畫執行說明。
(五)計畫費用之明細。
(六)申請補助金額超過貳仟萬元者，應提供與計畫相關之研發成果管理
及運用具體規劃。
(七)計畫主持人、共同主持人之個人資料表。
(八)申請機構申請日前五年內之專利著作或技術報告一至五件（應檢附相關證明文件）。
(九)有二家以上之合作廠商時，應檢附各自出資比例說明、權利義務規範等書面約定文件。
(十)其他與申請產學合作模式相關證明文件（包括委託或合作契約書、意向書、智慧財產權或技術移轉及使用歸屬之權利義務相關規範文件等）。
(十一)申請機構須需填具切結書，切結所申請之計畫未向政府其他機構申請補助及未侵犯他人智慧財產權。
(申請機構申請補助及執行中之計畫不得超過三件，執行期間最多以三年為限，並不得展延。)

